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Enjoy the changes! 

21CENTURY Co., Ltd.

COMPANY INTRODUCTION

Enjoy the changes!                                                                                     
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1. 기업 개요

기 업 명 주식회사 21세기 (21CENTURY Co., Ltd.)

대 표 이 사 김 성 환

설 립 일 1996년 05월 01일 종 업 원 수
250명(한국:70명/필리핀:110명/

베트남: 70명)

업 태 제조업, 도매업 등

주 제 품 초정밀 레이저 가공, 초정밀 칼날, 초정밀 금형, 절삭 공구, 지그 등

본 사

본 사 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 17

기술 연구소 : 경기도 화성시 동탄대로 21길 10 더퍼스트타워 B176~177

경영 기획실 : 경기도 화성시 동탄대로 21길 10 더퍼스트타워 2005

필 리 핀 법 인

 21CENTURY Corporation Inc. | MTE Precision Toolings Inc.

Bldg 11 EZP Center, Determine St., Brgy. Batino, CPIP Calamba
City, Laguna, 4027 Philippines

 Micron Precision Philippines Inc.

Lot 4 Block 7 Industrial Area CPIP Brgy. Batino Calamba Laguna 

4027 Philippines

베 트 남 법 인
 ANMI TOOLS Co., Ltd.

Suite 409, CT4 Building, My Dinh Me Tri Urban, Me Tri street, 
Hanoi capital 10551, Vietnam

기술연구소

21CP, MTE

MPPI

ANMI

본사
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2. 주요 연혁

1996 - 2005

• 1996. 05   21세기 창업

• 1999. 11   ㈜삼성전기 협력사 등록

• 2004. 11   ISO 9001 인증 획득

• 2005. 02   초경 Cutter 제조기술 특허 등록

• 2005. 03   레이저를 이용한 천공 지그의 천공방법 특허 등록

2006 - 2013

• 2006. 03   레이저를 이용한 PCD chip-breaker 가공기술 특허 등록, 벤처기업 인증 획득

• 2006. 09   Inno-Biz 인증 획득, 부품소재 전문기업 등록

• 2007. 01   21C 상표권 등록

• 2009. 08   사옥확장 이전, 연구소 신축

• 2010. 01   ISO 14001 인증 획득

• 2011. 03   필리핀 사무소, 공장 개설

• 2012. 08   기술부설 연구소 설립

• 2012. 12   백만불 수출의 탑 수상

• 2013. 06   초정밀 대면적 연삭 가공 기술을 적용한 MLCC용 Peel Form 금형 개발

• 2013. 10   경기도 유망중소기업 선정

• 2013. 12   필리핀 MTE TOOLINGS 인수 합병

2014 - Present

• 2014. 12   삼백만불 수출의 탑 수상

• 2015. 01   전해 인프로세스 드레싱 연삭장치 특허 획득

• 2015. 11   베트남 ANMI TOOL社와 기술협약

• 2016. 11   2016 생산제조기술 선도연구실 인증

• 2017. 03   NET(New Excellent Technology) 인증 획득

• 2017. 06   MLCC 적층용 상부금형 특허 획득

• 2017. 12   인재육성형 기업 인증 획득(중소벤처기업부)

• 2018. 12   벤처창업진흥 유공 중소벤처기업부 장관상 수상

• 2019. 05   펨토초 레이저를 이용한 초정밀 블레이드 엣지 가공방법 특허 획득

• 2019. 10   한-독 국제공동기술개발사업 수행

• 2019. 11   MLCC 적층용 상부금형(일본 특허) 획득

• 2020. 01   본사 신사옥 입주(동탄산단 2길 17)
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대표이사

영업본부

국내 영업팀

해외 영업팀

개발 영업팀

생산본부

생산지원팀

생산팀

품질/구매본부

구매팀

품질팀

기술본부

기술연구소

경영기획본부

인사총무팀

재무회계팀

해외사업본부

필리핀

21CP

MTE

MPPI

ANMI

베트남

※ 6개 본부, 1개 소, 9개 팀(해외 4법인 별도)

3. 조직도
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4. 주요 제품

VACUUM PLATE

PRECISION MOLD

PRECISION BLADE

WHEEL CUTTER

PCD Chip Breaker Insert

CERAMIC PARTS

PRECISION  BONDING
& PICK UP TOOLS

INDEX TABLE

FACEMILL CUTTER

KNIFE

MASK ROLLER
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5. 주요 고객사

Automobile
(자동차)

Materials
(소재)

Electronics
(전기/전자/반도체)
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6. 보유 핵심 기술 - 1/6

• Optics + Source Integration

• Stage Design/MFG

• S/W & Control

초정밀 레이저 가공 시스템
설계/제작기술

• Focusing Profile / Ablation Rate

• Frequency & Energy Influence

• Process Optimization 

초정밀 레이저 가공 기술

• Integration & Balance

• S/W & Control

• Operating Conditions Optimization 

ELID 연삭 시스템 설계/제작
제조공정 기술(초정밀 연삭 기술)

R&D

초정밀 레이저 정밀가공 기반 “융합기술센터”

목표 : 극초단 레이저 적용 정밀가공 분야 글로벌 리더!!

• 경영전략과의 연계성 강화

• R&D 전략을 기반으로 개발역량 집중

• 산학연과의 전략적 Partnership 구축

• Global R&D Network 구축

(독일, 스위스, 덴마크, 러시아)

Laser Ablation Laser Ablation Laser Ablation

Laser hole Drilling Laser hole Drilling Laser hole Drilling
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6. 보유 핵심 기술 - 2/6

*ELID : Electrolytic In-process Dressing 

Manufacturing technology of ultra precision blade

using ELID grinding technology

• Materials : Tungsten Carbide, Zirconia etc.

• Blade Thickness(t1) : 100 ㎛

• Blade Edge Thickness(t2) : Below 0.2 ㎛

• Blade Edge Linearity : Below 5 ㎛

• Blade Edge Symmetry : Below 3 ㎛

• Blade Edge Roughness : Ra 0.02 ㎛

• Angle(θ) Accuracy : ±0.3°

θ

t1

t2

EL-BLADE Characteristics 

450 ㎛

20 ㎛

Thickness : 900 ㎛ Section

EL-BLADE Cutting Quality

6-1-1. ELID 연삭 기술(블레이드)

6-1. ELID 연삭 기술
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6. 보유 핵심 기술 - 3/6

5 ㎛ 이하의 평면도를 가지는 초정밀 평면 연삭 가공이 가능

Ra 0.010 ㎛Ra 0.018 ㎛

440 ㎜ × 440 ㎜

6-1-2. ELID 연삭 기술(진공 플레이트)

6-1. ELID 연삭 기술
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6. 보유 핵심 기술 - 4/6

• High wear resistance

• Chipping durability

FL-BLADE Characteristics 

Ultrafine Tungsten Carbide

• Blade edge sharpness

• 50% increased durability compared to 

existing products

6-2. 극초단 레이저 초정밀 가공 기술

0.2 ㎛

특허등록 PCT출원

W
e
a
r 

R
a
te

(%
)

Used Time
1
0
0

0

50% Increased Durability

EL-BLADE

FL-BLADE

Blade Edge

Blade Edge

Femtosecond Laser
Nano Machining 

FL-BLADE Durability
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6. 보유 핵심 기술 - 5/6

Thickness : 1.2 ㎜ Thickness : 1.2 ㎜

6-3. 극초단 레이저 이용 마이크로 드릴링 기술

• Materials : SUS420J2, SKD11, S45C etc.

• Micro Hole Diameter : 20 ~ 120 ㎛

• Flatness : 5 ~ 10 ㎛

• Parallelism : 5 ~ 10 ㎛

• Perpendicularity : 5 ~ 10 ㎛

• Circularity : Over 95%

• Roughness : Ra 0.01 ㎛

Front Back

Focusing Unit Galvano Motor(X, Y)
Beam Shifter

Femtosecond Laser
(Wavelength : λ520 ㎚)

Advanced
Helical Drilling

FS Laser Generator

Beam Control & Vision Module 

Galvano Scanner Unit

Beam Conditioning Unit

Moving Stage Module

PC Base Control Program
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6. 보유 핵심 기술 - 6/6

6-4. 극초단 레이저 이용 나노 폴리싱 기술

Laser Polishing
(Immaturity)

Servo Z-Axis

Laser Controller

Laser Scanner

Granite

Isolator

Beam Conditioning Unit

Power Meter

Beam Expender

Laser Scanner

Align Camera

Review Camera

Displacement Sensor
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7. 연구개발용 측정 장비

3차원 측정기 Visual Meter 2차원 측정기 로크웰 경도기표면조도 측정기

R&D
(측정장비)

비커스 경도기

 Laser Scanning Microscope 

100X ~ 17,280X 의 배율로 수백 ㎛에서 수 ㎚단위까지 관찰 & 측정

→ SEM, AFM 측정영역까지 적용

전처리 없이 빠르고 간단하게 측정 가능

0.405 ㎛
0.421 ㎛

0.336 ㎛
0.362 ㎛

0.334 ㎛
0.400 ㎛
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Main Product & FacilityⅡ

1. MLCC 적용 분야

2. MLCC Process

3. Vacuum Plate

4. Precision Blade

5. Wheel Cutter & Ring knife

6. Lens Cutter & MLCC 생산공정용 Jig

7. Index Table

8. Ceramic Parts & CMT

9. 정밀 금형 & 정밀 Jig

10. PCD Insert Tools

11. 보유 생산 설비
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1. MLCC  적용 분야

 스마트폰, 3D 프린터, 노트북, 드론, 자동차 등 모든 전자기기에 필수적으로 사용되는 핵심 부품

 스마트폰 약 1,200개, LED TV 약 2,000개, 일반 자동차 3,000개, 전기 자동차 약 15,000개의 MLCC가 들어감

Digital Camera

Display Cell Phone Led 
Lightning

Automotive

Drone
Spacecraft

Computer Solid State Drive 3D Printer

Tablet

MLCC(Multi-Layer Ceramic Capacitors)
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2. MLCC 생산 Process
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3. MLCC 생산 공정용 Vacuum Plate

- 레이저를 이용하여 마이크로 홀 가공(Φ 0.02mm 까지의 가공이 가능)
- 마이크로 홀 형상은 변경 가능(원형, 타원형, 사각형)
- 레이저 가공은 일반적인 드릴링 가공과 다르게 열처리 후에 홀을
가공함에 따라 홀 위치가 항상 일정하게 유지
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4. MLCC 생산 공정용 Precision Blade

● Vertical Blade ● Cutting Blade(Double Step)

Raw Material : Tungsten Carbide.
Application : For cutting ceramic and 
electrodes sheet when MLCC 
manufactured.

T W L

Requirement
specification

Requirement
specification

444~
224

Raw Material : Tungsten Carbide.
Application : MLCC & Ceramic 
Condenser.

T TO W WA L θ

0.4
0.1~
0.03

22.4
4.39~
3.32

230~
100

±18°

· 날 부위 5마이크로 미터 미만의 직진도 및 평탄도(공통)
· Less than 5㎛ of straightness & parallelism on the cutting edge(Common)
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5. MLCC 생산 공정용 Wheel Cutter(Ring Knife)

● Wheel Cutter ● Scribing Wheel

Raw Material : Tungsten Carbide.
Application : For cutting ceramic and 
electrodes sheet when MLCC manufactured.

t D

2.0~0.3 60~38

· 10 마이크로 미터 미만의 동심도(공통)
· Less than 10㎛ of concentricity(Common)
· 날 부위 3 ㎛ 미만의 직진도 및 평탄도(공통)
· Less than 3㎛ of straightness & parallelism 
on the cutting edge(Common)

O/D Φ1.8mm ~ Φ3.1mm

I/D Φ0.8mm

Angle 90° ~ 150°

Pitch
Quantity

3ea ~ 850ea

Pitch
SPEC.

DEPTH 1.5㎛ ~ 15㎛

WIDTH 3.5㎛ ~ 45㎛

Material : PCD(Poly Crystal Diamond)
(Sub-micron particle : 0.5um)

● 롤러 비 접촉식 커팅 방식 개발

Wheel Cutter

- Wheel Cutter 부하량 감소로 수명 증가(비 접촉) : 15~20배
- Sheet 미절단 방지 및 이물질 감소로 품질 향상(치핑 방지)
- Wheel Cutter 상하 위치 조절 가능
- 에어압력에 따른 실시간 장력 조절로 생산성 향상(셋팅 시간 불필요)
- 유지보수 비용 절감(장력 변화 없음)

Roller
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● Lower & Upper Cutter

6. Knife for Lens Cutting & MLCC 생산 공정용 Jig

● Array Mask Plate

Material : SK5(0.3t mm)  
Application : Array Jig(마스킹 지그)
Slot width : 0.075 ~ 0.31 mm   

· 날 부위 5마이크로 미터 미만의 직진도 및 평탄도
· Less than 5㎛ of straightness & parallelism on the cutting edge

· Raw Material : Tungsten Carbide.
· Application : The gate area for Plastic lens.

· MLCC 제조 공정 중 스퍼터 착막 시 마스킹 지그
· 홈 폭의 공차 (+0.01) 내 가공, 디버링, 평면도가 중요
· 초정밀 레이저 장비를 이용, 초스피드로 가공

Gate
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7. MLCC 생산 공정용 Index Table

● Epoxy Glass

● Ceramic

Index Table



Copyright ©  2018. 21CENTURY Group. All rights reserved.

23/33 21CENTURY

8. Ceramic Parts & Camera Module Bonding Tool

- 반도체 및 LCD 부품용 정밀 세라믹 부품 생산

- MLCC용 index table 및 각종 정밀 Jig류 생산

- 주요 취급 소재

Alumina(Al2O3), Zirconia(White/Black ZrO2), 

질화규소(Si3N4), 탄화규소(SiC), 질화알루미(AlN), 

포러스 세라믹 (White/Brown/Gray)

● Ceramic Parts

● Camera Module Bonding Tool

- 핸드폰용 카메라 모듈 생산 공정 중, PCB와 이미지센서를
본딩하는 공정에 사용되는 Attach Bonding Tool로써 높은
수율과 정밀도 보장
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9. 정밀 금형 & 정밀 Jig

● Mold for Semiconductor ● Bending Jig for Semiconductor



Copyright ©  2018. 21CENTURY Group. All rights reserved.

25/33 21CENTURY

10. PCD Insert Tools – Chip Breaker

 레이저를 이용한 PCD/PCBN 상면 Chip Breaker 형상가공

 Chip Breaker가 형성된 공구의 사용 시 1) 공구 수명 증가 2) 제품 스크레치 방지 3) 제품 표면 조도 향상

Laser 가공

초경합금 인서트

Chip Breaker

PCD/PCBN

다양한 형상의 Chip Breaker
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11. Mask Roller

● 컷팅 롤러

● 융착 롤러



Copyright ©  2018. 21CENTURY Group. All rights reserved.

27/33 21CENTURY

12. 보유 생산 설비

레이저 가공 장비

절삭 가공 장비

연삭 가공 장비

특수 가공 장비

80FC(3) 40S(2)

CNC 선반(4)MCT(5) 밀링(7)선반(3)

공구 연삭기(8) 원통 연삭기(4)성형 연삭기(21) 평면 연삭기(14) 프로화일 연삭기(2)

WEDM(5)CNC EDM(5) Super Drill M/C(3) 고주파 용접기(1) 열처리기(1)

45S(1)

탈자기(1)

스마트 밀링 머신(8)

EAGLE-X1000(1) LASER MARKER(3)

CNC 5축
연삭기(1)

FS Laser 초정밀 가공기(1)  

탭핑센터(2)
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Etc.Ⅲ

1. 보유 인·허가 현황

2. 지식재산권 현황

3. Global Network

4. Contact
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1. 보유 인·허가 현황

NET 인증 기업부설연구소 경기도
유망중소기업

부품소재기업

벤처기업 INNO-BIZ

번호 인증명 인증기관 획득일자 유효기간

1 NET 신기술인증 산업통상자원부 2019.05.23 2020.05.22

2 기업부설연구소인증
한국산업기술

진흥협회
2019.04.01 -

3
경기도유망

중소기업인증
경기도지자체 2018.10.05 2021.10.04

4 벤처기업확인인증
KIBO 기술보증

기금
2018.08.13 2020.08.12

5
우수중소

수출기업인증
수원세관 2018.09.01 2020.08.31

6
소재부품

전문기업인증
산업통상자원부 2019.09.30 2022.09.29

7
이노비즈

(Inno-Biz) 인증
중소벤처기업부 2018.09.26 2021.09.25

우수중소
수출기업
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분류 특허번호 특허명 국가
등록/출원

연월일

특허
등록

10-0472960 초경커터및이의제조방법

대한

민국

2005. 02. 14

10-0478334
레이저를이용한박리테이블진공

지그의천공방법
2005. 03. 14

10-0565967
레이저를이용한PCD/PCBN
상면칩브레이커형상가공방법
및가공홀더용인서트

2006. 03. 23

10-1478048
나이프연삭용전해인프로세스

드레싱연삭장치
2014. 12. 24

10-1490745 전해인프로세스드레싱연삭장치 2015. 02. 02

1490745
펨토초레이저를이용한

초정밀블레이드엣지가공방법
2015. 02. 02

10-1749997 MLCC 적층용상부금형 2017. 06. 16

6619912 MLCC 적층용상부금형 일본 2019. 11. 22

ZL 201780028393.9 MLCC 적층용상부금형 중국 2020. 03. 20

특허
출원

PCT/KR2019/006105
펨토초레이저를이용한

초정밀블레이드엣지가공방법
PCT 2019. 05. 22

상표 40-0695078 21C
대한
민국

2007. 01. 23

초경커터 칩브레이커
인서트

ELID 칼날연마

ELID
평면연마

진공지그
천공방법

21C 상표등록

MLCC
적층금형

펨토초레이저
엣지가공

MLCC
적층금형(일본)

펨토초레이저
엣지가공 (PCT)

MLCC
적층금형(중국)

2. 지식재산권 현황
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3. Global Network – 21CP / ANMI TOOLS

● 국내

- 본사

- 기술연구소

- 일본, 유럽, 미국 공략

● 해외

- 해외법인(필리핀/베트남)

- 동남아, 중국 공략
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기술연구소
경영기획실

● 본 사 : (18487) 경기 화성시 동탄면 동탄산단2길 17
☎ +82-31-353-3125 (Fax. +82-31-353-3203)

● 기술연구소 : (18471) 경기 화성시 동탄대로 21길 10 더퍼스트타워 B176~177

☎ +82-31-8055-7435 (Fax. +82-31-378-3705)

● 경영기획실 : (18471) 경기 화성시 동탄대로 21길 10 더퍼스트타워 2005

☎ +82-31-353-3155 (Fax. +82-31-378-3704)

● Homepage : www.21t.co.kr     ● E-mail : kim21ct@21t.co.kr / kim21ct@daum.net 

4. Contact

본사
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